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摘要(译)

本发明公开了一种封装料的布设方法、有机电致发光显示面板及其制作
方法、显示装置，在该布设方法中，将衬底基板置于磁控溅射装置的腔
室中，利用磁控溅射装置在衬底基板的待布设区域沉积封装料，沉积的
封装料的边缘整齐，不会出现锯齿，随着时间的延长，可以避免封装料
的边缘产生微裂纹而影响封装效果；并且，由于待布设区域沉积封装料
的速率一致、时间等长，因此，沉积的封装料的厚度的均匀性良好，这
样，在后续激光封接的过程中封装料的表面不会产生气泡，可以保证良
好的封装效果；此外，沉积的封装料的尺寸精度的可控性良好，能够保
证其实际宽度与设计宽度基本一致。
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